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國立高雄師範大學職業衛生風險評估表 

系所：光通系 
實驗室名稱：應用光學實驗室 

填報日期：2014/2/19 

實驗室作業流程概要內容： 

(含實驗方法、程序、儀器設備機具、材料等) 

1. 光的折射與反射:利用一般光源打入半圓體的玻璃,產生光的折射反射,並找出色散角度跟全反射角度 

2. 布魯斯特角測量:利用雷射光源打入半圓體玻璃的平面,測量反射光的光功率,且記錄下來,最後找出功率最低的即為布魯斯特角 

3. 光的穿透與偏振:利用雷射光源打入偏振片及波板,透過偏振片的數量不同或角度不同及波板的角度調整,來測量他們對光功率的影響 

4. 光柵對光的影響:利用雷射光源打在各種不同的光柵上,實驗室共有 14種供學生做實驗,拍攝不同光柵所產生的圖案,並設法算出光柵寬度 

5. 麥可森干涉測量:利用雷射光源的特性,在經過擴束鏡、分光鏡及反射鏡後打到屏幕上,須出現有圓心的干涉條文才算是實驗成功 
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危害鑑別與風險評估表 
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